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Planos de Governo para fomentar atividades de
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ESTRUTURA ATUAL:

SEPPE
Secretaria de Politicas e
Programas Estratégicos

SEDES

Secretaria de Ciéncia e
Tecnologia para o
Desenvolvimento Social

SETEC

Secretaria de
Desenvolvimento
Tecnolbgico e Inovacao

SETAD

Secretaria de Ciéncia e
tecnologia para
Transformacéo Digital
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DECTI
Transformacéo Digital
EBIA
Plano de loT
Governanca da Internet (CGl.br)
Cooperacéo Internacional

DEINC
Lei de TICs (Lei de Informética)
PADIS
TICs
Semicondutores
Comunicacdes Avancadas
Tecnologias Quanticas
Seguranca Cibernética

LElI de TICs
» Concessao de Incentivos

 PD&I (Empresa, ICTs e Startups)
» Bens Desenvolvidos no Pais

PADIS

« Concessao de Incentivos

 PD&l

« Componentes Desenvolvidos no Pais
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Grandes niumeros da Lei de TIC (Lei n© 8.248/91)

+500

Empresas \6
+ RS 60 BilhGes

por ano

RS 6,5 Bilhoes
por ano

RS 2,4 Bilhdes

+ 4 mil produtos
habilitados

Fonte: Relatdrio Estatistico Ano Base 2020 — SETAD/MCTI

GOVERNO FEDERAL

IS Fi

UNIAO E RECONSTR ugio

PD&l em :
—> convénio com hs 1,16 bilhao

ICTs

Projetos
internos das

kS 658 milhdes

empresas

FNDCT
CT-INFO hS 152 milhdes

PPI hs 372 milhoGes

17 patentes,

Propriedade 176 direitos autorais e

Intelectual

296 publicagdes

Humanos nualmente

. Recursos tzs mil RHs atuando




Lel de TIC

AL MACEIO

BA ILHEUS

BA LAUR O D E F R EITAS
BA SALVAD 0 R

CE EUSEBIO

CE FORTALEZA

DF BRASILIA
MGBELOHORIZONTE
MG BETIM

MG CAMPANHA

MG CONTAGEM

MG ITAJUBA

MG JUIZ DE FORA

MG LAGOA SANTA

MG MONTES CLAROS
MG POUSO ALEGRE

MG SANTA RITA DO SAPUCAI
MG SAO SEBASTIAO DO PARAISO
MG VARGINHA

PB CAMPINA GRANDE
PB JOAO PESSOA

PE BELO JARDIM

PE CARUARU

PE RECIFE

PR COLOMBO

PR CURITIBA

PR LONDRINA

PR MARINGA

PR PATO BRANCO

PR PINHAIS

PR PIRAQUARA

PR SAO JOSE DOS PINHAIS

RJ PETROPOLIS

RJ P IRAI

RJ RODE JANEIROR
S CACHO EIRINHA
RS CAN OAS

RS CAXIAS DO SUL
RS ELDORADO DO SUL
RS ERECHIM

RS GR AVATAI

RS PORTO ALEGRE
RS SAO LEOPOLDO
RS TAQUARA

SC FLORIANOPOLIS
SC I TAJAI

SC JARAGUA DO SUL
SC PALH OCA

SC SAO JOSE

SE ARACAJU

SP AMERICANA

SP  AMPARO

SP ATIBAIAA

SP BARUERI

SP BRAGANGA PAULISTA
SP CAMPINAS

SP COTIA

SP DIADEMA

SP GARCA

SP GUARULHOS

+ de 80 Municipios com industrias incentivadas

SP HORTOLNDIA

SP INDAIATUBA

SP ITAPECERICA DA SERRA
SP ITAQUAQUECETUBA

SP JACAREI
SP-JAGUARIUNA

SP JUN DIAI

S P.MOGI DAS C RUZE S

SP OSASCO

SP PAULINIA

SP PIRACICABA

SP RIBEIRAO PRETO

SP RIO CLARO

SP SALTO

SP SANTA RITADO PASSA OUATRO
SP SANTANA DE PAR NAIBA
SP SANTOS

SP SAO BERNAR DO DO CAMPO
SP SAO CAETANO DO SUL
S P SAO CAR LOS

SP SAO JOSE DOS CAMPOS
SP SAO PAU LO
SP.SERTAOZINHO

SP SOROCABA

SP.TABOAO DA SERRA

SP TAUBATE

SP VINHEDO

SETAD/MCTI



O PROGRAMA PADIS



HISTORICO/TIMELINE

ESTRATEGIAS PARA UMA
INDUSTRIA DE CIRCUITOS
INTEGRADOS NO BRASIL
Regina Maria Vinhsis Gutisrrez

IC Design Houses
Centros de Treinamento para a formagao de projetistas

Empresas de Back-end

Empresas de Front-end

COMPLEXO ELETRONICO

Eventos e Missoes no exterior




Evolucao da politica de semicondutores no Pais

Medidas adicionais de Estimulo

- Portarias MCTIC n° 356/2018 e 3.303/2018

D : — Lei n®
- Reviséo dos Processos Produtivos Basicos —
13.969
etapas produtivas com pontuacéo CALCOVP ADAIA ReguIOtﬁ/(le 1.5
- Decreto n® 10.615, de 29 de janeiro de
2021 2016 2017 2018 2019 2022
- Lein® 14.302, de 7 de janeiro de f
2022 - Novos Austesnalei -
- Prorroga prazo de vigéncia 2 31.12.2026 PPB —

: :
- Inclui partes, pecas e componentes para L

1abricacso eI eicelias-lotovonaieas Portaria ME/MCTI n°® 434, de 31 de dezembro de 2020

~ Mantem aprovacao prOjetos - Dispoe sobre os bens e insumos que fardo jus as reducdes de aliquotas de que
trata o art. 3° da Lei n® 11.484, de 31 de maio de 2007

- 0
Decreto n° 11.456, de 28 de arce de 2023 - Portaria MCTI/MDIC n° 6.852, de-17 de marco de 2023

- Regulamenta a lLein®14.302, de 2022 - Dispde sobre os bens e insumos que fardo jus as reducées de aliquotas de que
trata o art. 3° da Lei n° 11:484, de 31 de maio de 2007 — Célula e Painel
Fotovoltaico
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Cadeia de Valor de Semicondutores Etapa

Electronics value chain

Broad semiconductor value chain

Lei de TICs

Marrow semiconductor value chain ‘

Materials = Capital IP' and :E End PCB End
equipment EDA? product product

Wafer Wafer IP blocks J| Chip design Components | Assembly of | End-product
foundry foundry mostly for § | with integrat- §manufac a ing: | related to electronics | development,
and back- | and back- | design/ ad device ing: printed cir- | components | assembly,
end manu- | end manu- | manu- manufacturer f contrac purced § cuit board | by electronics sale by origi-
facturing | facturing facturing | (IDM) or manufactur- @semi (PCB) manufactur- | nal equip-
materials | equipment without (fab- fing (foundry) @conductor || assambly ing service | ment many-
Software J| less) produc- a (EMS) or facturers
for chip tion assets a original [OEM) or
dasign, design manu- suppliers per
EDA facturer application
(ODM,) part-

ner

0-6-0-0-0-0-0-0-0

Examples
Raw | Lithography |  Digital- Micro- Processed | Packaged FCH, Assemblad Mabila
silican fool signal- procassor wafer micro- capacitor FCR phone,
processor | (design) processor alectronic
iP biock umt control unit
fcar)
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Politica Publica

Iniciativa Privada



" PADIS — PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA INDUSTRIA |

DE SEMICONDUTORES E DISPLAYS

+R$4 B

faturamento da industria
nacional em 2022,
principalmente como
produto “meméorias” de
altissima tecnologia,
aplicadas em smartphones
e computadores

+USD2,5B

Investimento estimado da

industria no Brasil: bens

de capital, infraestrutura

de producéo, capacitacao
de RH e P&D

15 empresas

habilitadas, 5 com backend
e 2 com frontend, além de
design houses e
fabricantes de painéis
solares

R$ 120 M/ano

investidos em atividades de
PD&I em semicondutores

+ 2.5 mil

empregos diretos altamente
gualificados. Centenas de
técnicos, engenheiros,
mestres, doutores e
pesquisadores

60 ICTs

(publicas e privadas)

Realizam projetos de
PD&I com investimentos
da industria nacional

+ 50 patentes

concedidas ou em fase
de analise pelo INPl em
nome das empresas
associadas, para as mais
diversas aplicacoes




NOVO PADIS

Desoneracao e S Crescimento
cadeia da demanda

produtiva interna




Semicondutores: Acoes e Iniciativas MCTI

Apoiar
projetos de
P&D

Familia Caninos

MCU 32 bits

SIP — NB-loT
Manufatura aditiva
microeletrénica

Criar
competéncias
nacionais em

Semicondutores

Capacitacao em design
de ponta (< 10 nm)

Cl Inovador (formacéo de
projetistas e
empreendedores)

APCI (licencas de EDA
para graduacao)

Infraestrutura
Universidades &
ICTs

Eldorado
LSITEC/USP

ITT Chip/Unisinos
Unicamp

UFRGS

PUC-RS

UFSM

UFPR

UFMG

UnB

Virtus/lUFCG

CTI Renato Archer




ACOES EM ANDAMENTO

NOVO PROGRAMA
- Publicacao de MP com diversas

acoes de fomento ao ecossistema

FNDCT
- Apoio a Formacéao (Mestres e
Doutores)

de semicondutores

PADIS

— Decreto 11.456/2023
— Pl de Insumos

OBCHIP — Olimpiada Brasileira de

Semicondutores

PPI PNM
-Apoio a projetos estruturantes e

~ de abrangéncia nacional

Cl BRASIL INOVADOR
- Apoio a Capacitacao de
projetistas (recursos PPI)




A industria de semicondutores é estratégica e
transversal;

A Pandemia acelerou a revolucao digital,
trouxe aumento da demanda por
semicondutores, provocando shortage global;

Ha investimento dos fabricantes para
aumento da capacidade de producao;

Casos de sucesso no mundo (UE, EUA,
China, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e
Israel, dentre outros) envolveram a
cooperacao entre o Estado, o setor privado e
a academia;

A estabilidade das medidas e a seguranca
juridica sdo fundamentais para assegurar 0s
investimentos

Aprovar um novo Programa
rapidamente

Ampliar a cadeia de valor de
semicondutores: fortalecer as IC
Design Houses, diversificar o Back-

end e atrair investimentos de Front-
End

Aumentar a participacao do
Brasil no mercado mundial de
semicondutores de 2% para 4%
em 15 anos

onstruir um Ecossistema favoravel para a implantagao e
operacdo do complexo tecnolégico e industrial de

semicondutores



Muito Obrigado!

Henrique de Oliveira Miguel

henrigue@mcti.goVv.br

Secretario de Ciéncia e Tecnologia para Transformacao Digital



